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PPrroodduucctt  TTeessttiinngg  SSuummmmaarryy  RReeppoorrtt  
3ย่ีหอสินคา  Intel Corporation                                                         www. Intel.com 6/11/2007 

รุน Intel Core 2 Quad Q6600 2.40GHz  1066 FSB , L2 : 2 X 4 MB rev.G0 

13-CPU-Q6600   Box Code : BX80562Q6600SLACR 

Assembled in Malaysia 

รหัสสินคา  

ขนาดของสินคา   CPU Dimension  : 3.75 cm x 3.75 cm 
 
 

 
 

สินคาท่ีใกลเคียง  Intel Core 2 Duo Q6400 2.13 GHz 8 MB L2 Cache  FSB 1066 
Intel Core 2 Duo Q6700 2.66 GHz 8 MB L2 Cache  FSB 1066 

Kentsfield 

ระบบขั้นตํ่าท่ีตองการ MainBoard Support Socket 775 FSB 1066  

 
ผลการทดสอบ :  

รูปลักษณะของตัวสินคา แบบกลอง ผนึกมาอยางดี และมี Heatsink Fan /  Logo Sticker มาใหในตัวสินคา 

การติดต้ังและการใชงาน การติดต้ังทําไดงาย แตตองปฏิบัติตามคูมือ และระมัดระวังในการใส-ถอด พัดลมซีพียู 

ประสิทธิภาพ เทคโนโลยี SSE3 ทําใหชุดคําสั่งในการทํางานของซีพียูมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้น และ
เทคโนโลยีการผลิตตัวซีพียูแบบใหม Prescott Technology 0.09 ไมครอน 

ความทนทานตอการใช
งาน 

การออกแบบพัดลมและซิงคที่ใหมา  สามารถทนสภาพอุณหภูมิความรอนจากการใชงานไดดี   

 
4จุดเดน  

-  การออกแบบโครงสรางตัวซีพียูแบบใหมและการดีไซดฮีทซิงค พัดลม ชวยใหทนทานความรอนสูงไดดี 
-  เทคโนโลยีในการผลิต 0.09 ไมครอนของอินเทล ชวยเพ่ิมความเร็วของซีพียูในอนาคตใหสูงเพิ่มมากขึ้น 
-  เพ่ิมชุดคําสั่งใหม SSE3 อีก 13 คําสั่ง และแคชเมมโมรีที่เพ่ิมมากขึ้น 256 กิโลไบต 

 
ความคิดเห็นของผูทดสอบ : 

จากการทดสอบโดยรวม สามารถใชงานรวมกับเมนบอรด Asustek Maximus Formula , P5K-E/WiFi , P5KR ได ไมพบ
ปญหาในการใชงาน 
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Package /  รูปภาพสินคาและอุปกรณ 
                              

                     2 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcode / Manual Installation Guide / Logo Sticker 
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รูปลักษณะของซีพียูและพัดลม   
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Specification / รายละเอียดทางเทคนิค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CPU Package Dimension : 
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Installing  Heatsink & CPU Socket-775 
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       มาพรอมเทคโนโลยีในการผลิตที่ยังคงใชขนาด 65 นาโนเมตร 
บนรหัสพัฒนาซีพียู 4 คอรในนามที่ช่ือ “Kenstfield” บน Intel® 

Core™ 2 Quad Processor และ Intel® Core™ 2 Extreme quad-core 

Processor และรหัสพัฒนาซีพียูที่มีช่ือ “Clovertown” บน Quad-Core 

Intel® Xeon® Processor 5300 series ดวยโครงสรางในการผลิต

ซีพียูดูเหมือนจะซับซอน แตรูปแบบและวิธีการนั้นเราคุนเคยกันดี 
น่ันก็คือการนําเอา Dual Core จํานวนสองตัวมาเช่ือมตอกัน แลวมา
ประกอบอยูบนแพ็กเกจเดียว ดังรูปภาพที่แสดงใหเห็น โครงสราง
ของแกนหลักใน Quad Core ซึ่งประกอบดวยชิปซิลิกอน 2 ตัว ใน
แตละตัวจะมีโครงสรางหลักเปนซีพียู Core 2 Duo ภายใตช่ือ 
Conroe ซึ่งน่ันก็หมายความวาซีพียูแบบ Quad Core จะมีแกนหลัก
ในการทํางานมากถึง 4 แกนน่ันเอง โดยมีคุณสมบัติตางๆ ที่สําคัญ
เหมือน Core 2 Duo ทุกประการ ตางกันตรงท่ีจํานวนชิปชิลิกอนใน
การประมวลผลท่ีมากกวาเทาน้ันเอง 

เทคโนโลยีการผลิต CPU Core 2 Quad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงเต็มประสิทธิภาพบนซีพียูแบบ QUAD-CORE     เต็มพิกัดไปกับเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน 

 

               เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน หรือการจัดสรรพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุดเปนเทคโนโลยีเดนบนโปรเซสเซอรแบบ Core 2 Duo 
ถาเปนเชนน้ีโปรเซสเซอรในแบบ Quad Core ก็ตองมีเชนกัน หลายคนคงจะสงสัยวาแลวจะประหยัดพลังงานอยางไร ง้ันขออธิบายแบบสั้นๆ 
วาดวยเทคโนโลยี Intel Intelligent Power Capability ที่มีอยูในโปรเซสเซอรน้ีจะชวยประหยัดพลังงานใหสอดคลองกับการทํางานของซีพียู 
โดยสามารถปรับลดและเพ่ิมความเร็วของตัวเองไดอยางอัตโนมัติตามสภาวะของการโหลดของระบบ สังเกตไดวา ขณะที่โปรเซสเซอรทํางาน
อยู Core Speed จะอยูที่ 2405.6 MHz โดยมีอัตราการคูณอยูที่ 10 แตเมื่อโปรเซสเซอรไมไดถูกใชงาน Core Speed จะลดลงมาเหลือแค 1603.7 
MHz เทาน้ัน น่ันก็แสดงวาซีพียูแบบ Quad Core ในที่น้ีทดสอบจากการใชโปรเซสเซอร Intel Core 2 Quad Q6600 ยังคงมีระบบประหยัด
พลังงานเชนเดียวกับซีพียู Core 2 Duo  
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พลังแหงเทคโนโลยีบนฟเจอรตางๆ ของ อินเทล เดสกทอปโปรเซสเซอร Quad Core 

ฟเจอรตางๆ  ประสิทธิภาพที่เกิดประโยชน  

Intel ® Wide Dynamic Execution  เพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางาน โดยแตละคอรสามารถประมวลผลไดสูงสุดเต็ม 4 
ชุดคําสั่ง พรอมกัน โดยการใชไปปไลนแบบ 14 ระดับ  

Intel ® Smart Memory Access  เพ่ิมประสิทธิภาพในการเขาถึงหนวยความจําหลัก เพ่ือใหขอมูลที่สงเขามาเก็บไวใน
หนวยความจําตรงกับความตองการของซีพียูมากที่สุด โดยมีการวิเคราะหขอมูลบนตัว 
Pre-fetch ที่มีอัลกอริธึมในการวิเคราะหตรวจสอบขอมูลมาบันทึกลงในหนวยความจํา
แคช L2 ซึ่งทําใหซีพียูสามารถเรียกใชขอมูลไดเร็วขึ้นมาก  

Intel ® Advanced Smart Cache  เปนเทคโนโลยีชวยจัดการหนวยความจําแคช L2 แบบไดนามิก ใหสามารถทํางานได
อยางเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานดานมัลติเธรด  

Intel ® Advanced Digital Media Boost  สําหรับชุดคําสั่ง SIMD(Single Instruction Multiple Data) อยาง SSE4 ที่มีใน Quad 
Core ก็มีความแตกตางไปจากซีพียูรุนกอนๆ เน่ืองดวยความซับซอนของซอฟตแวรใน
ปจจุบันที่มีมากข้ึน ไมวาจะเปนงานทางดานรูปภาพ เสียงและการตัดตอวิดีโอก็ตาม จึง
มีการออกแบบชุดคําสั่ง SSE ใหมออกมาเพ่ือรองรับการจัดการชุดคําสั่งมัลติมีเดียขนาด 
128 บิตได ซึ่ง SSE ชุดเกาจะจัดการคําสั่งขนาด 128 บิต ไดครั้งละ 64 บิตเทาน้ัน  
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CPU-Z Information : 
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การทดสอบ 

 - ทดสอบติดต้ังกับ OS-Software Application ตางๆดังน้ี  WinXP Pro SP1,2 ,Vista Ultimate 32-bit 
 - ทดสอบติดต้ังกับ Mainboard Asustek P5K-E/WiFi , Maximus Formula    
 - ทดสอบกับ VGA Card Asustek EN8500GT/HTD 256MB PCI-Express x16 

- ทดสอบกับ Hard Disk ST3160815AS 
- ทดสอบกับ Memory Corsair XMS2 DDRII SDRAM 1 GB/800 MHz 
- ทดสอบประสิทธิภาพของ CPU โดยใช Software Benchmark  
 

Testing / ผลการทดสอบ : 

Mainboard 
       ASUSTEK Maximus Formula 
       ASUSTEK P5K-E / WiFi  
       ASUSTEK P5KR 

 
Pass 
Pass 
Pass 

 
M/B Temperature : 35-37 องศา C 
CPU Temperature : 32-36 องศา C 

Memory 
       2x DDR-II SDRAM @ 1GB PC6400 Corsair XMS2 
       2x DDR-II SDRAM @ 2GB PC5300 KingMax 

 
Pass  
Pass 

VGA Card 
       Asustek EN8500GT/TD DDR 256MB PCI-Express x16 

 
Pass 

HardDisk  
       ST3160815AS Raid 0 

For WinXP Pro SP1,2 , Vista Ultimate 32-bit 
Pass 

Software OS 
       Windows XP Service Pack 1,2 
       Windows Vista Ultimate 32-bit 
       Microsoft Office 2007  

 
Pass 
Pass 
Pass 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10                                                                                                          

 



 Page 11 

PC Mark 2002 Pro build 100 

 
 
3D Mard 2001 SE Build 330 

 
 
PC  Mark 05 V.1.1.0 
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Compare CPU 
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6ขอแตกตางระหวาง Steping G0 , B3 
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7ปญหาในการทดสอบสินคา 
 -     ไมมี 
8ขอควรระวัง 

- ควรศึกษาคูมือการใชงานโดยละเอียดกอนการติดต้ังทุกครั้ง 
- ควรใช Power Supply ATX 2.03 12V หรือ Micro ATX 2.03 12V เทาน้ัน 
- แนะนําใหใชกับพัดลม ฮีทซิงคที่ใหมา หรือที่ผานการทดสอบมาเทาน้ัน 
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